Guia de disposicién interna de los cables de
ThinkSystem SD520 V4

Tipos de equipo: 7DFY, 7DFZ, 7DGO y 7DG1



Nota

Antes de utilizar esta informacion y el producto al que brinda soporte, no olvide leer y comprender la
informacion de seguridad y las instrucciones de seguridad, que estan disponibles en:
https://pubs.lenovo.com/safety_documentation/

Ademas, asegurese de estar familiarizado con los términos y las condiciones de la garantia de Lenovo para

su servidor, que se pueden encontrar en:
http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup

Primera ediciéon (Noviembre 2024)

© Copyright Lenovo 2024.

AVISO DE DERECHOS LIMITADOS Y RESTRINGIDOS: Si los productos o software se suministran segun el contrato de
General Services Administration (GSA), la utilizacién, reproduccién o divulgacién estan sujetas a las restricciones

establecidas en el Contrato nim. GS-35F-05925.
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Seguridad

Before installing this product, read the Safety Information.

Ayl cllaadall 301 B aag opxiiall 13a S 5 (14

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes de Seguranca.
AERBEARTE 220, 4P Safety Information (Z&fHR) .
RERESZAN  HAMRE T LM, -

Prije instalacije ovog produkta obavezno proéitajte Sigurnosne Upute.

Pred instalaci tohoto produktu si prectéte pfirucku bezpeénostnich instrukei.

Laes sikkerhedsforskrifterne, for du installerer dette produkt.

Lees voordat u dit product installeert eerst de veiligheidsvoorschriften.
Ennen kuin asennat tdman tuotteen, lue turvaohjeet kohdasta Safety Information.
Avant d'installer ce produit, lisez les consignes de sécurité.

Vor der Installation dieses Produkts die Sicherheitshinweise lesen.

Mpwv eykataoTroeTe TO TPOIOV autd, H1aBacTe TI§ MANPOQOPIES aopAlelas
(safety information).

MN"02N MK OR IRIP 0T 1¥I0 1"pRnw 197

Atermék telepitése el6tt olvassa el a Biztonsagi el6irasokat!

Prima di installare questo prodotto, leggere le Informazioni sulla Sicurezza.
HROREDHNC. REFERESHAA IS,

= MZ2 dXdt) A0 2t B85S SN2,

[Mpen na ce mHCTAIMpa OBO] NPOJAYKT, NpourTajTe HH(popManmjaTa 3a 6Ge3deHOCT.

RISAAE S

Les sikkerhetsinformasjonen (Safety Information) fer du installerer dette produktet.

Przed zainstalowaniem tego produktu, nalezy zapoznac sig
z ksiazka "Informacje dotyczace bezpieczenstwa" (Safety Information).

Antes de instalar este produto, leia as Informagdes sobre Seguranca.
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Mepen ycTaHOBKOM NPOAYKTA MPOYTUTE UHCTPYKLIUA MO
TeXHUKe 6830I'IE.CHOCTM.

Pred instalaciou tohto zariadenia si pecitaje Bezpecnostné predpisy.
Pred namestitvijo tega proizvoda preberite Varnostne informacije.

Antes de instalar este producto, lea la informacion de seguridad.

Lé&s sakerhetsinformationen innan du installerar den har produkten.
Bygvafayfragwiis] §x P g aas

5 Ry AR AR AR RGN

Bu driind kurmadan énce glvenlik bilgilerini okuyun.

cdliie O )i 8 el jiiass 0k it Y enis [ iSTee

Yougq mwngz yungh canjbinj neix gaxgeng, itdingh aeu doeg aen
canjbinj soengg cungj vahgangj ancien siusik.

Lista de comprobacion de inspeccion de seguridad

Utilice la informacién de esta seccidn para identificar condiciones potencialmente inseguras en su servidor.
Durante el disefio y la construccién de cada equipo, se instalaron elementos de seguridad requeridos para
proteger a los usuarios y técnicos de servicio frente a lesiones.

Nota: El producto no es apto para su uso en lugares de trabajo con pantalla visual de acuerdo con la
clausula 2 del reglamento laboral.

Atencién: Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar
interferencia de radio, en cuyo caso es posible que el usuario deba tomar las medidas correspondientes.

Nota: La configuracion del servidor se realiza solo en la sala del servidor.

PRECAUCION:

La instalacidn o el mantenimiento de este equipo debe estar a cargo de personal de servicio
capacitado, tal como se define en IEC 62368-1, el estandar de Seguridad de equipos electrénicos
dentro del campo de audio/video, Tecnologia de la informacion y Tecnologia de comunicacion.
Lenovo supone que cuenta con la calificacion para entregar servicio y que cuenta con formacion para
reconocer niveles de energia peligrosos en los productos. El acceso al equipo se realiza mediante el
uso de una herramienta, bloqueo y llave, o con otros medios de seguridad, y es controlado por la
autoridad responsable de la ubicacion.

Importante: Se requiere conexidn eléctrica a tierra del servidor para la seguridad del operador y el
funcionamiento correcto del sistema. Un electricista certificado puede verificar la conexion eléctrica a tierra
de la toma de alimentacion.

Utilice la siguiente lista de comprobacion para asegurarse de que no se presenten condiciones
potencialmente inseguras:

1. Asegurese de que la alimentacion esté apagada y los cables de alimentacion estén desconectados.
2. Revise el cable de alimentacion.
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e Asegurese de que el conector a tierra esté en buenas condiciones. Utilice un metro para medir la
continuidad de la conexidn a tierra del tercer cable para 0,1 ohmios o menos entre la clavija externa
de puesta a tierra y el bastidor de tierra.

¢ Asegurese de que el cable de alimentacion sea del tipo adecuado.

Para ver los cables de alimentacién que estan disponibles para el servidor:
a. Visite la siguiente pagina:
http://dcsc.lenovo.com/#/

b. Haga clic en Preconfigured Model (Modelo preconfigurado) o Configure to order (Configurar
a pedido).

c. Especifique el tipo de equipo y el modelo del servidor para mostrar la pagina de configuracion.

d. Haga clic en Power (Alimentacion) - Power Cables (Cables de alimentacién) para ver todos
los cables de la linea eléctrica.

e Asegurese de que el aislamiento no esté desgastado ni dafiado.

3. Compruebe que no haya ninguna alteracién obvia que no sea de Lenovo. Utilice un buen juicio con
respecto a la seguridad de las alteraciones que no sean de Lenovo.

4. Compruebe que dentro del servidor no haya ninguna condicién insegura evidente, como limaduras
metalicas, contaminacién, agua u otros liquidos o sefales de dafno de incendio o de humo.

5. Compruebe si hay cables gastados, deteriorados o pinzados.

6. Asegurese de que los pasadores de la fuente de alimentacion (tornillos o remaches) no se hayan quitado
ni estén manipulados.

© Copyright Lenovo 2024 v
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Disposicion interna de los cables

Consulte esta seccién para establecer la disposicién de los cables para componentes especificos.

Antes de conectar los cables, lea atentamente las siguientes directrices:

* Apague el nodo antes de conectar o desconectar los cables internos.

e Consulte la documentacion que se proporciona con los dispositivos externos para obtener instrucciones
adicionales sobre el cableado.

e Asegurese de usar los identificadores impresos en los cables para ubicar los conectores adecuados.

¢ Asegurese de que el cable no esté pinzado y de que no cubra conectores ni obstruya ninglin componente
de la placa del sistema.

Importante: Para evitar la interferencia de los cables, los cables junto a las ranuras de DIMM deben estar
separados de los DIMM por los conductos de cables.

Nota: Desacople todos los pestillos, las pestafias de liberacidn o los bloqueos de los conectores de los
cables cuando desconecte los cables de la placa del sistema. Si no los libera antes de retirar los cables, los
zécalos de los cables de la placa del sistema, los cuales son fragiles, resultaran dafnados. Cualquier dafio a
los zécalos de los cables podria requerir la sustitucién de la placa del sistema.

© Copyright Lenovo 2024 1



Identificacion de los conectores

Consulte esta seccién para ubicar e identificar los conectores de los tableros eléctricos.

Conectores de la placa del sistema para la disposicion de los cables

Consulte esta seccién para ubicar e identificar los conectores de la placa del sistema que se usan para la

disposicion interna de los cables.
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Conector de banda lateral de la placa posterior de la
unidad

H Conector de banda lateral de OCP

H Conector de alimentacion de la placa posterior de la
unidad

1 Conector de sefial OCP 1

H Conector de sefial OCP 2

A Conector del sensor de filtraciones

Conector de alimentacion de la tarjeta de expansién
PCle

H Conector de banda lateral de la tarjeta de expansién
PCle

Kl Conector Ethernet de E/S posterior

1 Conector de alimentacion y banda lateral del
adaptador de arranque M.2

Conector de gestion de PDB

I Conector de alimentacion auxiliar de PDB

Conector de expansion de PCle 1

A Conector de expansién de PCle 2

Conector DP USB de E/S posterior

A Conector de sefal del adaptador de arranque M.2

Conector NVMe 4-5

FE Conector NVMe 2-3

Conector NVMe 0-1

Hi Conector del sensor térmico

Conectores de la placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas

Consulte esta seccidn para ubicar e identificar los conectores de la placa posterior de la unidad de 2,5
pulgadas que se usan para la disposicion interna de los cables.
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Figura 1. Placa posterior de la unidad de 2,5 pulgadas

Tabla 1. Conectores de la placa posterior de la unidad

NVMe 4-5 A SAS/SATA 4-5
H NVMe 2-3 A SAS/SATA 0-3
H NVMe 0-1 A Conector de banda lateral

Conector de alimentacién

Conectores de la placa de E/S frontal

Consulte esta seccién para ubicar e identificar los conectores en la placa de E/S frontal.
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Figura 2. Conector de la placa de E/S frontal

Tabla 2. Conector de la placa de E/S frontal

Conector de banda lateral

Conectores de la expansion de PCle

Consulte esta seccién para ubicar e identificar los conectores en la tarjeta de expansion PCle.
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Figura 3. Conectores de la tarjeta de expansion PCle
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Tabla 3. Conectores de la tarjeta de expansion Gen 5 HH

Ranura de PCle x16 (Genb) H Conector de alimentacion de la tarjeta de expansion
PCle

Conectores de placa de distribucion de alimentacion

Consulte esta seccién para localizar e identificar los conectores en la placa de distribucion de alimentacién.
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Figura 4. Conectores de placa de distribucion de alimentacion

Tabla 4. Conectores de placa de distribucion de alimentacion

H Conector de la barra de bus de alimentacion H Conector de alimentacion

H Conector de banda lateral I Conector de la placa media del chasis

Conector del médulo de E/S posterior

Consulte esta seccién para ubicar e identificar los conectores en el médulo de E/S posterior.

Tabla 5. Conector del médulo de E/S posterior

Hl Conector de sefal de E/S posterior

Disposicion de los cables de la placa posterior de unidad de 2,5
pulgadas

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para disponer los cables para la placa posterior de la
unidad de 2,5 pulgadas.
Notas:

e Conexiones entre conectores; M+, H-H, H~H, ... -

e Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de las
guias para cables y los clips para cables correspondientes.

4  Guia de disposicion interna de los cables de ThinkSystem SD520 V4



Disposicion de los cables de alimentaciéon y de banda lateral
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Figura 5. Disposicion de los cables de alimentacion y de banda lateral

Desde (placa posterior)

Hasta (placa del sistema)

Longitud del cable

H Conector de banda lateral

placa posterior de la unidad

c tor de ali tacié Conector de alimentacién de la 460 mm
onector de alimentacion placa posterior de la unidad
H Conector de banda lateral de la 120 mm

Disposicion de los cables NVMe
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Figura 6. Disposicion de los cables NVMe

Desde (placa posterior)

Hasta (placa del sistema)

Longitud del cable

NVMe 0-1 H Conector NVMe 0-1 100 mm
H NVMe 2-3 H Conector NVMe 2-3 100 mm
H NVMe 4-5 H Conector NVMe 4-5 100 mm
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Disposicion de los cables SAS/SATA
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Figura 7. Disposicion de los cables SAS/SATA

Desde (placa posterior)

Hasta (adaptador HBA/RAID)

Longitud del cable

SAS/SATA 4-5

SAS/SATA 0-3

Conector CO

645/715 mm

Disposicion de cables del médulo de alimentacion flash

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para disponer los cables para la placa posterior de la

unidad de 2,5 pulgadas.

Notas:

¢ Conexiones entre conectores; li~H, A-HA, H-H, ... m-m
e Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de las
guias para cables y los clips para cables correspondientes.
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Figura 8. Disposicion de cables del mddulo de alimentacion flash

Desde (médulo de alimentacion
flash)

Hasta (adaptador RAID)

Longitud del cable

Conector de médulo de
alimentacion flash RAID

K Puerto de alimentacion flash RAID
en el adaptador RAID

380 mm
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Disposicion de los cables de la placa de E/S frontal

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar y disponer el cable para la placa de E/S.

Notas:

e Conexiones entre conectores; li~i, H~H, H~H, ... il

e Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de las
guias para cables y los clips para cables correspondientes.

Figura 9. Disposicion de los cables de la placa de E/S frontal

Desde (placa de E/S frontal) Hasta (placa del sistema) Longitud del cable
Conector de banda lateral de la 120 mm
Conector de E/S frontal placa posterior de la unidad

Disposicion de los cables del adaptador de arranque M.2

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para disponer los cables para el adaptador de arranque
M.2.

Notas:

e Conexiones entre conectores; l~i, H-H, H-H, ... @il

e Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de las
guias para cables y los clips para cables correspondientes.
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Figura 10. Disposicion de los cables del adaptador de arranque M.2
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De (adaptador de arranque M.2)

Hasta (placa del sistema)

Longitud del cable

Kl Conector de sefial y de
alimentacion

Conector de alimentacion y
banda lateral del adaptador de
arranque M.2

Conector de sefial del adaptador
de arranque M.2

640/305 mm

Disposicion de los cables del médulo de OCP

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para instalar y disponer los cables para el médulo OCP.

Notas:

e Conexiones entre conectores; M, H-H, H-H, ... m-m

e Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de las
guias para cables y los clips para cables correspondientes.

Y Y
[+ =2 |}

Figura 11. Disposicion de los cables del médulo de OCP

Desde (OCP posterior)

Hasta (placa del sistema)

Longitud del cable

Ranura de OCP posterior (fijado
con tornillos)

Conector de banda lateral de
OCP

T Conector de sefial OCP 1

I Conector de seial OCP 2

350/355/370 mm

Disposicion de cables de la expansién PCle

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccién para disponer los cables para la expansion PCle.

Notas:

e Conexiones entre conectores; M-H, H-H, H-H, ... m-m

e Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de las
guias para cables y los clips para cables correspondientes.
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Figura 12. Disposicion de cables de la expansion PCle

Desde (expansion)

Hasta (placa del sistema)

Longitud del cable

Conector de alimentacién de
expansién

Conector de alimentacion de la
tarjeta de expansion PCle

385 mm

H Conector de ranura de expansién
1

Il Conector de banda lateral de la
expansién PCle

T Conector de la expansién PCle 2

A Conector de la expansion PCle 1

422/432/432 mm

Disposicion de los cables de la placa de la distribucidon de alimentacion

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para disponer los cables para la placa de distribucion

de alimentacion.

Notas:

e Conexiones entre conectores; l~i, H-~H, H~H, ... @i

e Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de las
guias para cables y los clips para cables correspondientes.
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Figura 13. Disposicion de los cables de la placa de la distribucion de alimentacion
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Desde (placa de distribucion de

. < Hasta (placa del sistema) Longitud del cable
alimentacion)

Conector de alimentacion AUX de Conector de alimentacién auxiliar 245 mm
PDB P12V de PDB

H Conector de banda lateral de PDB | Hl Conector de gestion de PDB 230 mm

Disposicion de los cables del médulo de E/S posterior

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar y disponer los cables para el médulo de E/
S posterior.

Notas:

e (Conexiones entre conectores; H~H, A~HA, H-H, ... m<m

e Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de las
guias para cables y los clips para cables correspondientes.

Atencion: Al disponer los cables, asegurese de que el cable de E/S posterior no quede encima del cable de
alimentacién de PDB en su area de conectores.

(1b |
- L
1a]
Figura 14. Disposicion de los cables del mddulo de E/S posterior
Desde (médulo de E/S posterior) Hasta (placa del sistema) Longitud del cable
1 Conector USB DP de E/S 750/495 mm
Conector de sefial de E/S posterior | POSterior
(en el modulo de E/S posterior) I Conector Ethernet de E/S
posterior

Disposicion de los cables del sensor térmico

Siga las instrucciones que aparecen en esta seccidn para instalar y disponer el cable para el sensor térmico
frontal.

Notas:

e (Conexiones entre conectores; H~H, A~HA, H-H, ... m<m

e Al disponer los cables, asegurese de que todos los cables se pasen de forma adecuada a través de las
guias para cables y los clips para cables correspondientes.
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Figura 15. Disposicion de los cables del sensor térmico frontal
Desde (sensor térmico frontal) Hasta (placa del sistema) Longitud del cable
Kl Sensor térmico frontal Kl Conector del sensor térmico 220 mm
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Apéndice A. Documentos y respaldos

Esta seccidén proporciona documentos practicos, descargas de controladores y de firmware, asi como
recursos de soporte.

Descarga de documentos

En esta seccidn se proporciona una introduccion y un enlace de descarga para documentos practicos.

Documentos

Descargue la siguiente documentacién de productos en:

https://pubs.lenovo.com/sd520-v4/pdf_files
¢ Guias de instalacion de rieles
— Instalacion del riel en un bastidor
https://pubs.lenovo.com/st650-v2/thinksystem_|_shaped_rail_kit.pdf
¢ Guia del usuario

— Visién general completa, configuracion del sistema, sustitucion de componentes de hardware y
resolucion de problemas.

Capitulos seleccionados de la Guia del usuario:

— Guia de configuracion del sistema: vision general del servidor, identificacion de componentes,
LED del sistema y pantalla de diagndstico, desembalaje de productos, instalacion y configuracion
del servidor.

— Guia de mantenimiento de hardware: instalacion de componentes de hardware, disposicién de
los cables y resolucion de problemas.

e Guia de disposicion de los cables

— Informacioén relacionada con la disposicién de los cables.
* Manual de UEFI

— Introduccién a la configuracion de UEFI

Sitios web de soporte

En esta seccion se proporcionan descargas de controladores y de firmware, asi como recursos de soporte.

Soporte y descargas
e Foros de Lenovo Data Center

— https://forums.lenovo.com/t5/Datacenter-Systems/ct-p/sv_eg
¢ Documentos de informacion de la licencia de Lenovo

— https://datacentersupport.lenovo.com/documents/Invo-eula
¢ Sitio web de Lenovo Press (Guias de productos/Hojas de datos/Documentos)

— https://lenovopress.lenovo.com/
¢ Declaracién de privacidad de Lenovo

— https://www.lenovo.com/privacy
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¢ Avisos de seguridad del producto Lenovo

— https://datacentersupport.lenovo.com/product_security/home

¢ Planes de garantia de producto de Lenovo

— http://datacentersupport.lenovo.com/warrantylookup
e Sitio web del Centro de soporte de sistemas operativos de Lenovo Server

— https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/server-os
e Sitio web de Lenovo ServerProven (busqueda de compatibilidad de opciones)

— https://serverproven.lenovo.com
¢ |nstrucciones de instalacién del sistema operativo
— https://pubs.lenovo.com/thinksystem#os-installation

¢ Enviar un boleto electrénico (solicitud de servicio)

— https://support.lenovo.com/servicerequest

e Suscribirse a las notificaciones de productos de Lenovo Data Center Group (mantenga las
actualizaciones de firmware actualizadas)

— https://datacentersupport.lenovo.com/solutions/ht509500
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Apéndice B. Avisos

Puede que Lenovo no comercialice en todos los paises los productos, servicios o caracteristicas a los que
se hace referencia en este documento. Pédngase en contacto con su representante local de Lenovo para
obtener informacién acerca de los productos y servicios disponibles actualmente en su zona.

Las referencias a productos, programas o servicios de Lenovo no pretenden afirmar ni implicar que solo
puedan utilizarse esos productos, programas o servicios de Lenovo. En su lugar, puede utilizarse cualquier
producto, programa o servicio funcionalmente equivalente que no infrinja ninguno de los derechos de
propiedad intelectual de Lenovo. Sin embargo, es responsabilidad del usuario evaluar y verificar el
funcionamiento de cualquier otro producto, programa o servicio.

Lenovo puede tener patentes o solicitudes de patentes pendientes que aborden temas descritos en este
documento. La posesion de documento no constituye una oferta y no le otorga ninguna licencia sobre
ninguna patente o solicitud de patente. Puede enviar sus consultas, por escrito, a:

Lenovo (United States), Inc.

1009 Think Place

Morrisville, NC 27560

U.S.A.

Attention: Lenovo VP of Intellectual Property

LENOVO PROPORCIONA ESTA PUBLICACION “TAL CUAL” SIN GARANTIA DE NINGUNA CLASE, NI
EXPLICITA NI IMPLICITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTIAS IMPLICITAS DE NO
VULNERACION DE DERECHOS, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UNA FINALIDAD
DETERMINADA. Algunas legislaciones no contemplan la exclusion de garantias, ni implicitas ni explicitas,
por lo que puede haber usuarios a los que no afecte dicha norma.

Esta informacion podria incluir inexactitudes técnicas o errores tipograficos. La informacion aqui contenida
esta sometida a modificaciones periddicas, las cuales se incorporaran en nuevas ediciones de la
publicacién. Lenovo se reserva el derecho a realizar, si lo considera oportuno, cualquier modificacion o
mejora en los productos o programas que se describen en esta publicacién.

Los productos descritos en este documento no estan previstos para su utilizaciéon en implantes ni otras
aplicaciones de reanimacién en las que el funcionamiento incorrecto podria provocar lesiones o la muerte a
personas. La informacién contenida en este documento no cambia ni afecta a las especificaciones o
garantias del producto de Lenovo. Ninguna parte de este documento debera regir como licencia explicita o
implicita o indemnizacion bajo los derechos de propiedad intelectual de Lenovo o de terceros. Toda la
informacion contenida en este documento se ha obtenido en entornos especificos y se presenta a titulo
ilustrativo. Los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar.

Lenovo puede utilizar o distribuir la informacién que le suministre el cliente de la forma que crea oportuna,
sin incurrir con ello en ninguna obligacion con el cliente.

Las referencias realizadas en esta publicacion a sitios web que no son de Lenovo se proporcionan
Unicamente en aras de la comodidad del usuario y de ningun modo pretenden constituir un respaldo de los
mismos. La informacion de esos sitios web no forma parte de la informacion para este producto de Lenovo,
por lo que la utilizacion de dichos sitios web es responsabilidad del usuario.

Los datos de rendimiento incluidos en este documento se han obtenido en un entorno controlado. Asi pues,
los resultados obtenidos en otros entornos operativos pueden variar de forma significativa. Es posible que
algunas mediciones se hayan realizado en sistemas en desarrollo, por lo que no existen garantias de que
estas sean las mismas en los sistemas de disponibilidad general. Ademas, es posible que la estimacion de
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algunas mediciones se haya realizado mediante extrapolacion. Los resultados reales pueden variar. Los
usuarios de la presente publicacion deben verificar los datos pertinentes en su entorno de trabajo especifico.

Marcas registradas

Lenovo, el logotipo de Lenovo, ThinkSystem, Flex System, System x, NeXtScale System y x-Architecture
son marcas registradas de Lenovo en Estados Unidos, en otros paises o en ambos.

Intel e Intel Xeon son marcas registradas de Intel Corporation en Estados Unidos y/o en otros paises.
Internet Explorer, Microsoft y Windows son marcas registradas del grupo de empresas Microsoft.
Linux es una marca registrada de Linus Torvalds.

Otros nombres de empresas, productos o servicios pueden ser marcas registradas o marcas de servicio de
otras companias.

Notas importantes

La velocidad del procesador indica la velocidad del reloj interno del procesador; también hay otros factores
que afectan al rendimiento de la aplicacion.

La velocidad de la unidad de CD o DVD es la velocidad de lectura variable. Las velocidades reales varian y
con frecuencia son inferiores a la velocidad maxima posible.

Cuando se hace referencia al almacenamiento del procesador, al almacenamiento real y virtual o al volumen
del canal, KB representa 1.024 bytes, MB representa 1.048.576 bytes y GB representa 1.073.741.824 bytes.

Cuando se hace referencia a la capacidad de la unidad o al volumen de comunicaciones, MB representa
1 000 000 bytes y GB representa 1 000 000 000 bytes. La capacidad total a la que puede acceder el usuario
puede variar en funcién de los entornos operativos.

Las capacidades maximas de la unidad interna suponen sustituir toda unidad estandar y llenar todas las
bahias de unidad con las unidades de mayor tamarno admitidas actualmente disponibles en Lenovo.

Es posible que la memoria maxima requiera la sustitucion de la memoria estandar por un médulo de
memoria opcional.

Cada celda de memoria de estado sélido cuenta con un nimero finito e intrinseco de ciclos de escritura en
los que la celda puede incurrir. Por lo tanto, un dispositivo de estado sdlido tiene un nimero maximo de
ciclos de escritura a los que puede estar sujeto. Estos se expresan como total bytes written (total de bytes
escritos, TBW). Un dispositivo que excede este limite puede no responder a los mandatos generados por el
sistema o bien no se podra escribir en él. Lenovo no se hace responsable de la sustitucidon de un dispositivo
que haya excedido el numero garantizado maximo de ciclos de programa/eliminacién, como esta
documentado en las Especificaciones oficiales publicadas para el dispositivo.

Lenovo no ofrece declaraciones ni garantia de ningun tipo respecto a productos que no sean de Lenovo. El
soporte (si existe) para productos que no sean de Lenovo lo proporcionan terceros y no Lenovo.

Es posible que parte del software difiera de su version minorista (si esta disponible) y que no incluya
manuales de usuario o todas las funciones del programa.
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Avisos de emisiones electronicas

Cuando fija un monitor al equipo, debe utilizar el cable de monitor asignado y todos los dispositivos de

supresion de interferencia que se proveen con él.

Declaracion de RoHS de BSMI de la region de Taiwan

PRAEME RECERTSR
Restricted substances and its chemical symbols
BT Unit B NEHE B2 ES E2- NN
fhlead |ZKMercury| $8Cadmium | Hexavalent |Polybrominated| Polybrominated
(Pb) (Hg) (Cd) chromium biphenyls diphenyl ethers
(C1%) (PBB) (PBDE)

2 @) O @) O @) O
INERZE AR O @] ) ) ) O
WA S Y - O O @) O O
EREHRE - O O O @) O
RAEEH - O O O @) O
AFEA - O O @) @) )
EIBSEEA - O O O @) O
BEASH - O O O @) O
HERE - O O O o) O
ENRI & BE 1 - O O ) O O

HBEL BHOIwt%” R TEBH.01wt%” GRERBYMEZENLZSBEANEZSEEEE -
Note1 :“exceeding 0.1wt%” and “exceeding 0.01 wt%” indicate that the percentage content
of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

®E2."O" GEZERBVEZADEERBEHAN LS EEEE -

Note2: “ O “indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the
percentage of reference value of presence.

BE3 - BRIEZBERAVERFRIER -

Note3:The “-“indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Informacion de contacto de importacion y exportacion de Taiwan

Existen contactos disponibles para la informacion de importacion y exportacién para Taiwan.

T/ ENBRE: 2B EBRIXERRNMERAT
OB SlEmrEER=E 66 5k 8 12
#ERFERE: 0800-000-702
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